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贵研铂业股份有限公司 

关于投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研半导体材料（云南）有限公司（子公司

名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研半导体材料公司”）。 

●投资金额：人民币 20,000.00万元。 

 

    一、投资项目概述 

1、半导体行业在芯片制备、晶圆检测、封装键合等过程中都需要用到多种贵金属材料，

其品质直接影响到半导体器件性能和可靠性，这些贵金属材料统称贵金属装联材料，主要

包括：一是高纯贵金属蒸镀材料，主要用作固态照明芯片欧姆接触电极；二是溅射靶材，

主要用作集成电路芯片电极及互联线路等；三是贵金属键合丝，主要用作半导体芯片封装

互连引线；四是半导体功能性材料，包含晶圆和芯片检测用探针材料、电声传输用线材等，

主要用作芯片检测用探针制备和电子器件信号传输线。贵金属装联材料作为半导体制造链

条中重要的关键基础材料，在国家大力发展半导体行业的背景下，其“国产替代”趋势不

可避免，上下游企业亟需走上独立自强的道路，突破“卡脖子”限制，承担起保护国内产

业战略安全、实现自主可控的责任。同时，随着我国在全球半导体产业制造领域的中心地

位进一步加强，我国已经成为贵金属材料的最大需求地区之一，未来市场规模将持续保持

高速增长。 

公司结合国家产业政策导向及公司“十四五”产业发展规划，依托公司在贵金属半导

体材料领域积累的核心技术和产品市场优势，拟投资设立全资子公司贵研半导体材料公司，

主要开展贵金属及其合金材料的研究、开发、生产及销售等业务，是公司贵金属产业规模

化发展的实际需要，也是落实转型升级实现高质量发展的具体实践。 



2、公司 2022年 10 月 26日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司

投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。 

3、本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。 

二、投资标的基本情况 

（一）公司名称：贵研半导体材料（云南）有限公司 

（二）注册地址：昆明高新区马金铺贵金属产业园 

（三）注册资本：20,000.00 万元人民币，以货币方式出资 

（四）公司性质：有限责任公司。 

（五）经营范围：电力电子行业用有色金属、贵金属及其合金材料研究、开发、生产、

销售；黄金制品的生产、销售；相关产品的设计、工艺和提纯技术服务；货物进出口、技

术进出口；技术咨询服务、仓储及租赁服务。 

（六）股权结构：公司持有 100%股权。 

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。 

三、本次投资对公司的影响 

贵金属半导体材料业务系公司新材料制造板块的核心业务之一。经过多年的发展，公

司在该领域积累了良好的品牌优势、技术优势和市场优势，自主发展能力持续增强。公司

对现行的半导体材料事业部进行公司制改革，投资设立贵研半导体材料公司，建立现代企

业制度和完全市场化机制，符合公司深化改革和产业发展的需要。有利于进一步扩大产业

规模，集中力量突破半导体材料业务发展瓶颈，实现半导体领域关键技术产品进口替代，

推动公司在半导体材料产业领域的可持续发展。有利于进一步优化公司管控模式，激发发

展活力，提升运营管理效率，增强产业的综合竞争力。 

四、风险提示 

公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立后可能在

经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防

范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。 

五、备查文件 

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议 

 

特此公告。 



 

 

 

贵研铂业股份有限公司董事会 

                                                2022年 10月 27日 


